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北京企学研教育科技研究院
企学研字[2023]11 号

关于召开“2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术

创新大赛企学研主承办赛项技术标准、命题、评判要点

培训暨赛项启动会”的通知

各有关院校、企业及相关单位：

为继续落实金砖国家《厦门宣言》、《约翰内斯堡宣言》、《巴

西利亚宣言》、《莫斯科宣言》、《新德里宣言》和《北京宣言》

中关于技能发展工作的相关精神，及贯彻落实习近平总书记关于技

能人才工作的重要指示精神，2023 第七届金砖大赛将于 2023 年 6-11

月开展。其中，金砖大赛中国赛区的竞赛统称为一带一路暨金砖国

家技能发展与技术创新大赛（以下简称一带一路暨金砖大赛）。

北京企学研教育科技研究院作为部分赛项主承办单位，兹定于

2023 年 5 月 12 日～14 日在上海召开“2023 一带一路暨金砖国家技

能发展与技术创新大赛企学研主承办赛项技术标准、命题、评判要

点培训暨赛项启动会”,具体内容如下：

一、培训及会议内容

第一部分：主报告、签字仪式、颁发聘书

1.金砖国家技能发展与技术创新大赛成果设计与行动计划。

2.一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟新成员单位签字仪式。

3.2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛部分赛项
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决赛承办签字仪式。

4.颁发 2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛赛项

专家委员聘书。

第二部分：各赛项竞赛技术要点培训、技术平台发布

1.已发文《第六届虚拟现实（VR）产品设计与开发赛项》技术

标准、命题、评判要点培训及技术平台发布。

2.已发文《第五届 3D 打印造型技术赛项》技术标准、命题、评

判要点培训及技术平台发布。

3.已发文《第四届工业机器人装调维修技术赛项》技术标准、

命题、评判要点培训及技术平台发布。

4.已发文《第三届冲压模具数字化设计与制造赛项》技术标准、

命题、评判要点培训及技术平台发布。

5.已发文《第二届新能源汽车创新制作赛项》技术标准、命题、

评判要点培训及技术平台发布。

6.已发文《第二届跨境电子商务技能及数据分析赛项》技术标

准、命题、评判要点培训及技术平台发布。

7.已发文《首届先进半导体技术（氮化镓、碳化硅）及应用赛项》

技术标准、命题、评判要点培训及技术平台发布。

8.已发文《首届婴幼儿照护职业技能赛项》技术标准、命题、

评判要点培训及技术平台发布。

9.拟发文《第三届无人机应用技术》、《第二届人工智能工程

技术（边缘计算）赛项》、《第二届工业产品数字孪生（虚拟装调）

赛项》、《第二届国际贸易数字化能力赛项》、《第二届激光设备
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装调与加工技术赛项》、《首届智联网 AIoT 工程技术》、《首届智

能驾驶技术赛项》赛项技术要求。

第三部分：走进企业、新技术学习

1.走进上海汉邦联航激光科技有限公司学习金属增材制造新技

术及应用。

2.走进上海曼恒数字技术股份有限公司学习数字孪生、增强现

实新技术及应用。

3.走进上海商汤智能科技有限公司学习人工智能工程新技术及

应用。

第四部分：国际团体技能标准、国际综合职业能力专题

1.《基于金砖技能竞赛的国际团体技能标准》专题介绍（以无

人机为例）。

2.《基于国际技能护照的国际团体技能标准》专题介绍（以增

材制造为例）。

3.《国际 COMET 综合职业能力测评技术》专题讲座。

二、参加培训及会议人员

1.2017-2022 历届参加企学研主承办赛项的各支持企业、承办院

校和各参赛队院校领导、指导教师。

2.2017-2022 通过企学研主承办赛项申请一带一路暨金砖国家

技能发展国际联盟成员的各相关单位代表。

3.拟申报 2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛各

赛项专家委员、支持单位和承办单位。

4.开设 3D 打印、模具制造、工业机器人、虚拟现实、数字孪生、

https://aiqicha.baidu.com/detail/compinfo?pid=41885930213166&rq=ef&pd=ee&from=ps
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新能源汽车、人工智能、物联网、半导体集成电路、智能网联、国

际贸易、跨境电子商务、婴幼儿照护、智能网联汽车等相关专业方

向负责人、院校领导、系主任、教研室主任，专业教师及社会企事

业人员等。

三、培训及会议时间、地点

报到时间：5 月 12 日下午 13：30-22：00

会议时间：5 月 13 日～14 日；14 日下午离会

报到地点：上海国展蛟龙君澜大饭店（具体会议安排详见报到

须知）

报到地址：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号

前台电话：021-39207777

四、培训及会议费用

1.培训及会议费用：以下单位每人 950 元，其他参会单位每人

1300 元。

1）已颁发证书的各一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟

成员单位；

2）已表彰的 2017-2022 一带一路暨金砖国家技能发展与技术

创新大赛赛项获奖单位；

3）已颁发证书的 2017-2022 一带一路暨金砖国家技能发展与

技术创新大赛专家委员；

4）已支持 2017-2022 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创

新大赛赛项相关企业；

5）已承办 2017-2022 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创
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新大赛赛项承办单位；

6）拟申请颁发证书的 2023 一带一路暨金砖国家技能发展与

技术创新大赛专家委员(已提交盖章申请表)；

7）拟申请支持或承办 2023 一带一路暨金砖国家技能发展与

技术创新大赛赛项相关单位(已提交盖章申请表)；

8）拟申请加入一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟的单

位(已提交盖章申请表)；

2.食宿统一安排，交通、住宿费用自理。

注：会议费由北京企学研教育科技研究院统一开具发票，支持现

金或微信（支付宝）对公转账，现场无法刷卡，需要在会议报到当天领

取发票的代表请于 2023 年 4月 28 日前汇款，汇款账号信息如下：

单位名称：北京企学研教育科技研究院

开户行：中国工商银行北京世纪村支行

账号：0200095909020123194

联系人：张思（13681387942）吴林（15810967716）

五、其它事宜

1.参加会议的单位请于 2023 年 4 月 28 日前，将参加会议的回

执表（见附件 1）、拟申报专家委员的申报表（见附件 2）、拟加入

一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟的申请表（见附件 3），以邮

件方式（附件 1 需要 WORD 版，附件 2 和附件 3 需要 WORD 版+PDF 盖

章版）发送至邮箱：jinzhuan2025@163.com。

2.具体会议日程安排详见报到须知。

六、联系方式
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联系人：张俊猛（18801349538）吴 林（15810967716）

张 思（13681387942）尹 华（13522953384）

周海燕（13366353668）何 勇（13126952338）

联系电话：010-82895227-800/806/807/809

附件 1.培训及会议回执表

附件 2.2023 一带一路暨金砖大赛企学研主承办赛项技术委员会

专家委员申报表

附件 3.一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟成员申请表

北京企学研教育科技研究院

2023 年 4月 17 日



附件 1.

培训及会议回执表

单位名称（开发票名头）

纳税人识别号

单位地址（邮寄发票用）

姓名 性别 职务 联系方式
走进企业活动并行

开展（只勾选一家）

备注标间

或单间

手机 □上海商汤

□上海曼恒

□上海汉邦
邮箱

手机 □上海商汤

□上海曼恒

□上海汉邦邮箱

手机 □上海商汤

□上海曼恒

□上海汉邦邮箱

手机 □上海商汤

□上海曼恒

□上海汉邦
邮箱

手机 □上海商汤

□上海曼恒

□上海汉邦
邮箱

注：此表复印有效。请参会代表务必于 4 月 28 日前将回执电邮至邮箱：

jinzhuan2025@163.com（需要住单间的代表请在备注中说明)。



附件 2.

2023一带一路暨金砖大赛企学研主承办赛项技术委员会

专家委员申报表

姓名 性别 年龄

免冠 2寸

近照

职务
职称/技术

等级

工作单位

通讯地址

手机 电子邮箱

身份证号码

申报赛项

（每人限报

1-2 项，从赛项

范围中勾选一

项）

□第六届虚拟现实（VR）产品设计与开发

□第五届 3D打印造型技术

□第四届工业机器人装调维修技术

□第三届无人机应用技术

□第三届冲压模具数字化设计与制造

□第二届激光设备装调与加工技术

□第二届新能源汽车创新制作

□第二届跨境电子商务技能及数据分析

□第二届国际贸易数字化能力

□第二届人工智能工程技术（边缘计算）

□第二届工业产品数字孪生（虚拟装调）

□首届先进半导体技术（氮化镓、碳化硅）及应用

□首届婴幼儿照护职业技能

□首届智联网 AIoT 工程技术

□首届智能驾驶技术



个人简介、

国内外比赛

执裁经历、项

目经历（500

字左右）

所在单位

意见

签 章

年 月 日

注：此表复印有效。请参会代表务必于 4 月 28 日前将委员申报表电邮至

邮箱：jinzhuan2025@163.com（方便制作专家委员证书)。



附件 3.

一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟成员申请表

Application Form for International Alliance of Skills Development（IASDBR）

Application Form
Full Name：（英文单位名称需填写）

单位名称:
Legal Representative：
法定代表人：

Phone：
电话：

Mobile：
手机：

Email:
邮箱

Contact Person：
联系人：

Title：
职务：

Phone：
电话：

Email:
联系人常用邮箱(必填):

Authorized Representative：
授权代表：

Title：
职务：

Phone：
电话：

Email:
授权代表常用邮箱（必填）:

Address:
地址及邮编：

Brief Introduction (Attachments are accepted ):
单位介绍（或用附件填写）:

Demands and Suggestions：
单位需求及建议事项:

Signature (Stamp)：
单位盖章:

Month / Day / Year
年 月 日

Comments of IASDBR Secretariat：
秘书处意见:

Month / Day / Year
年 月 日

注：此表复印有效。请参会代表务必于 4 月 28 日前将联盟成员申请表电

邮至邮箱：jinzhuan2025@163.com。
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